
Аннотация 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Лазерные 

технологии. Резка и гравировка» создана как программа ранней профориентации и основа 

профессиональной подготовки и состязаний школьников в профессиональном мастерстве 

по компетенции «Лазерные технологии». 

      Новизна данной программы состоит в одновременном изучении как основных 

теоретических, так и практических аспектов лазерных технологий, что обеспечивает 

глубокое понимание инженерно-производственного процесса в целом. Во время 

прохождения программы, обучающиеся получают знания, умения и навыки, которые в 

дальнейшем позволят им самим планировать и осуществлять трудовую деятельность. 

     Программа направлена на воспитание современных детей как творчески активных и 

технически грамотных начинающих инженеров, способствует возрождению интереса 

молодежи к технике, в воспитании культуры жизненного и профессионального 

самоопределения. 

Актуальность 

      Программа «Лазерные технологии. Резка и гравировка» расширит   знания  

школьников,   ведь  лазерные технологии сегодня становятся краеугольными в медицине, 

IT, робототехнике, космонавтике и во множестве других прикладных сфер. Освоив   

программу,  школьники  смогут  ознакомиться с потенциалом лазеров в современном 

мире, узнать, как они работают и какое будущее ждет специалистов в области лазерной 

оптики. 

Практическая значимость 

     Программа направлена на знакомство с современными технологиями и 

стимулирование  интереса учащихся к технологиям конструирования и моделирования. 

      Педагогическая целесообразность данной программы: 

- взаимодействие педагога с ребенком на равных; 

- использование на занятиях доступных для детей понятий и терминов, следование 

принципу «от простого к сложному»; 

- учет разного уровня подготовки детей, опора на имеющийся у обучающихся опыт; 

- системность, последовательность и доступность излагаемого материала, изучение 

нового материала опирается на ранее приобретенные знания;  

- приоритет практической деятельности; 

- развитие в учащихся самостоятельности, творчества и изобретательности является 

одним из основных приоритетов данной программы 

Цель - формирование комплекса знаний, умений и навыков в области лазерных 

технологий для обеспечения эффективности процессов проектирования и изготовления 

изделий. 

Задачи: 

 Образовательные 

- знакомство учащихся с комплексом базовых технологий,

 применяемых при плоскостном моделировании 

- приобретение навыков и умений в области конструирования и инженерного 

черчения 

- приобретение опыта создания двухмерных и трехмерных объектов. 



 Развивающие 

- способствовать развитию творческого потенциала обучающихся, 

пространственного воображения и изобретательности 

- способствовать развитию логического и инженерного мышления 

- содействовать профессиональному самоопределению. 

 Воспитательные 

- способствовать развитию ответственности за начатое дело 

- сформировать у обучающихся стремления к получению качественного 

законченного результата 

- сформировать навыки самостоятельной и коллективной работы 

- сформировать навыки самоорганизации и планирования времени и ресурсов. 

 

Программа «Лазерные технологии. Резка и гравировка» рассчитана на детей среднего и 

старшего школьного возраста - 10 – 17 лет. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Наполняемость группы: не менее 10-12 человек. Срок реализации программы: 1 год. 

Прогнозируемые результаты 

В результате освоения данной Программы учащиеся: 

- научатся читать несложные чертежи; обращаться с измерительными 

инструментами (линейка, штангенциркуль, транспортир) и проводить обмер детали. 

- получат знание об основных типах соединений в изделиях, собираемых из плоских 

деталей. 

- научатся работать с одной из распространенных векторных графических программ 

- овладеют основными приемами инженерного 3D-моделирования в САПР 

- познакомятся с приемами создания объемных конструкций из плоских деталей 

- освоят экспорт эскизов или граней деталей в плоском векторном формате, 

пригодном для лазерной резки (.DXF), технологию лазерной резки 

- научатся понимать принцип работы и устройство станка с ЧПУ для лазерной резки 

- освоят программу управления лазерным станком (RDWorks или аналог), 

- научаться оптимально размещать детали на рабочем столе, понимать смысл 

основных параметров резания и настраивать их для определенного материала. 

- овладеют основными операциями с лазерным станком (размещение заготовки, 

регулировка фокусного расстояния, запуск задания на резку, аварийный останов при 

ошибках, безопасное удаление готового изделия и т.п.) 

- научаться работать с ручным инструментом, проводить пост-обработку и подгонку 

изготовленных деталей, собирать изготовленную конструкцию. 

В идеальной модели у учащихся будет воспитана потребность в творческой деятельности 

в целом и к техническому творчеству в частности, а также сформирована зона личных 

научных интересов. 

 




